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TG-G1.5-01
Kuhlkorper Warmeleitpaste

- Keep your computer's CPU cool
- Practical syringe for easy application

Spezifikationen

Weight:1.5¢g
Color: grey
Thermal conductivity: >4.5W / mK

Eigenschaften Thermal Impedance <0.205 ° C-in2 / W

Density: > 2.5
- Warmeleitpaste fir Kiihlkorper Evaporation: <0.001 %
- Unterstiitzt die Warmeableitung von der CPU oder dem Chipsatz zum Volatility: <0.005 %
Kuhlkorper The dielectric constant: > 5.1
- Lauft und tropft nicht Dissipation Factor: <0.005
- Nicht kapazitiv oder elektrisch leitfahig Viscosity: 76 CPS

Thixotropic index: 310+ 10° C
Operating Temperature: -50 ~240° C
Composites: 50% silicone compounds
Compounds: 30% of carbon

The compounds of metal oxides: 20%

Verpackungsdetails CE-Erklarung

Stiickzahl pro Karton 100

Karton Volumen, m® 0.02 =

Kartongewicht, kg 1.93 # a5 C € CJ
Abmessungen Verpackung (LxBxH): 150x60x20 mm W A RoHS
Abmessungen Umkarton (LxBxH): 330%x330x180 mm

Ursprungsland CN

EAN Code 8716309083126

Zolltarif-Nr.: 3402909000

Copyright © 2009-2024, Gembird Software Ltd.

Gembird Europe B.V. Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, The Netherlands. Phone: +31-36-5211588



